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Abstract (en)
The method involves overlaying characteristics of a paper surface guided for modulation of a print image by a superimposed structure applied
before a printing procedure, where the structure inflences the microstructure, porosity and the wettability of the paper surface. Elelments of the
superimposed structure are formed on the paper surface by the printing procedure, where size of the elements is selected within a range of 10,100
micro meter.

Abstract (de)
Zur Reduktion der Druckfleckigkeit bei in Rasterdruckverfahren eingesetzten Druckpapieren werden die zur Modulation des Druckbildes führenden
Eigenschaften der Papieroberfläche durch eine nachträglich aufgebrachte Struktur überlagert. Dadurch wird eine oder eine Kombination der
Oberflächeneigenschaften Mikrostruktur, Porosität und/oder Benetzbarkeit moduliert. Die überlagerte Struktur besteht aus Elementen unterhalb des
Auflösungsverhalten des menschlichen Auges.
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